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产品名称 点胶自动化设备 点胶设备 特尔信精密机械

公司名称 苏州特尔信精密机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴江经济技术开发区柳胥路7号

联系电话  18962555511

产品详情

电机制造、电力电子和混合动力/电动汽车的电池系统及家用电器以及标准智能手机、平板电脑和LED中
都可以找到导热型流体等领域的电子装置和零件正变得越来越小。同时，在微小空间里却集成了更多的
功能。在产品方面，这意味着更高的热量产生和更小的散热表面积。如果按照人们所知的Q10温度系数
来看，您可以预料到每提升10°C的温度，故障率就会翻一倍。零件中产生的这种热量必须妥善散发掉
，以避免性能下降，或甚至因过热导致故障。有效地散发这种热量的一种方法是使用流体热界面灌封材
料，例如填隙料或导热型粘结剂。它们包含可以在组份中可靠散热的特殊填充剂。它们被用于高粘度胶
、高导热胶的双组份灌胶设备选择尤为重要，高粘度，点胶自动化设备，高导热意味着加入大量的填充
物，对一般的计量泵的使用寿命会大大的缩短，目前高填料注胶机比较适合的是螺杆泵计量。

接触过led行业的人或许都可以猜测到，LED荧光粉的点胶对点胶机的点胶工艺要求是很高的，点胶机气
压的大小直接影响着点胶机胶量的变化，据了解现在市场上的点胶机大多都属于计量式的，它们的点胶
度只能达到荧光粉精度要求的万分之一，所以现在市场上的点胶机根本满足不了led行业产品的点胶。 

应用到led行业中需要突破哪些技术？ 

1、点胶时间没法控制; 

2、点胶机气压随外界气压变化而变化; 

3、针筒内胶量的不稳定性; 

4、点胶过程中针头带胶; 

5、点胶机会受室内温度的变化而变化; 



6、点胶过程中荧光粉易沉淀; 

7、点胶机胶水粘度随时间变化而变化; 

8、多次胶量调配影响点胶质量; 

9、点胶设备支架变形; 

10、人力成本高; 

自动点胶机是如何应用在芯片封装行业的? PCB在粘合过程中很容易出现移位现象，为了避免电子元件从
PCB 表面脱落或移位，我们可以运用自动点胶机设备在PCB表面点胶，然后将其放入烘箱中加热固化，
这样电子元器件就可以牢固地粘贴在PCB 上了。相信很多技术人员都遇到过这样的难题，芯片倒装过程
中，因为固定面积要比芯片面积小，点胶设备，所以很难粘合，如果芯片受到撞击或者发热膨胀，这时
很容易造成凸点的断裂，芯片就会失去它应有的性能，为了解决这个问题，我们可以通过自动点胶机在
芯片与基板的缝隙中注入有机胶，然后固化，这样一来既有效增加了了芯片与基板的连接面积，又进一
步提高了它们的结合强度，全自动点胶设备，对凸点具有很好的保护作用。当芯片焊接好后，我们可以
通过自动点胶机在芯片和焊点之间涂敷一层粘度低、流动性好的环氧树脂并固化，这样芯片不仅在外观
上提升了一个档次，螺丝点胶设备，而且可以防止外物的侵蚀和刺激，可以对芯片起到很好的保护作用
，很好地延长了芯片的使用寿命!

点胶自动化设备-点胶设备-特尔信精密机械(查看)由苏州特尔信精密机械有限公司提供。苏州特尔信精密
机械有限公司（texzdh.com）位于苏州吴江经济技术开发区柳胥路7号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前特尔信在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。特尔信取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。特尔信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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